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投资者关系活动记录表
编号：2026-008
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研           □分析师会议
□媒体采访               □业绩说明会
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]□新闻发布会             □路演活动
■现场参观               □电话会议
□其他

	参与单位名称
	景顺长城基金、国泰海通证券共2名机构投资者

	会议时间
	2026年7月7日

	会议地点
	公司会议室

	公司接待人员姓名
	董事会秘书：龚文静


投资者关系活动主要内容介绍：
一、介绍公司的基本情况和最新经营情况：
力合微是一家致力于物联网通信和连接的芯片企业，专注于电力线通信（PLC）技术、集成电路芯片和应用。公司秉持“用自己的芯，做天下事”的理念，致力于研发自主知识产权的通信芯片及解决方案。在业务布局上，公司形成了“智能电网”与“非电网”双轮驱动的战略格局。
在智能电网业务方面，公司深耕以用电信息采集和配网创新应用为核心的智能电网业务，凭借自主可控的PLC技术，为国家电网及南方电网的数字化、智能化建设提供通信支撑。
在非电网业务方面，公司积极拓展PLC技术的应用领域，将业务延伸至智能家居、智慧酒店、光伏新能源等多元化场景，通过提供芯片级解决方案，加速推进物联网技术的规模化应用。
今年6月，公司基于PLC及互联生态PLCP的智慧酒店系统方案亮相第十二届上交会。针对当下智慧酒店普遍存在的各项目厂家自封闭方案的痛点问题，公司依托所打造的PLCP开放协议和已形成的由众多厂家产品所组成的互联互通生态，给出了具有开放、稳定、互联互通统一标准、易维护等优势的新一代智慧酒店解决方案，并成功落地头部连锁酒店——亚朵酒店，成为行业标杆案例。
二、解答投资者提问，主要提问及解答如下：
1、 智慧酒店采用公司PLCP方案进行改造有什么优势？
答：从施工方面看，公司PLC技术凭借“有电线即可通信”的特点，在酒店智能化升级中无需额外凿墙铺线，既适合前装也适合后装改造，大幅节省了施工布线成本。
从运维及长期运营方面看，公司PLCP开放生态从根源破除传统智慧酒店的封闭困局。目前智慧酒店行业项目商多采用自闭环客控方案，酒店系统、设备、平台等高度绑定单一供应商，形成“一商独揽”局面。一旦厂商出现运营或技术问题，整套客控系统易陷入瘫痪，影响酒店经营。同时，不同品牌网关、设备通信协议互不兼容，导致设备无法互通、系统难以扩展，酒店失去设备选型与议价主动权，后续改造、运维、迭代成本持续居高不下。公司依托PLC（电力线通信）技术及所建立的、由众多设备厂家所参与的PLCP互联互通生态，以统一协议标准为核心，打造出开放、稳定、互联互通、统一标准的新一代智慧酒店解决方案，实现多家设备厂家、项目商之间的互联互通。
2、 在智能家居领域，公司PLC Matter网桥能起到什么作用？
答：Matter协议是由Google Home、Amazon Alexa、Apple HomeKit和Samsung SmartThings等全球科技巨头与CSA联盟共同制定的开放性智能家居互联互通标准，其核心价值在于“跨品牌兼容”。
公司PLC Matter网桥（PLC BRIDGE）是一款基于PLC技术，将PLCP互联智能设备（生态）接入Matter网络的智能设备桥接器，让众多品牌与多品类的PLCP互通生态产品，都能通过这一网桥，无缝接入Apple HomeKit及Samsung SmartThings等全球主流Matter生态平台，实现PLCP技术与Matter协议的融入与互联。用户不仅可以轻松实现跨品牌的场景联动与集中控制，更支持苹果音箱中英文语音自由切换。公司PLC BRIDGE已正式通过Matter认证，可以授权转让并提供灵活的OEM服务，PLCP生态设备产品接入无需认证，为合作伙伴快速构建Matter生态产品提供了强大支持。
3、 公司智慧光伏PLC芯片可以实现什么功能？
答：公司智慧光伏PLC芯片及解决方案主要满足光伏发电厂对光伏发电安全控制和信息监测两方面的需求。在光伏发电安全控制方面，面对光伏发电组件中存在直流高压，可能导致运维触电、火灾、施救触电等风险，含有智慧光伏PLC芯片的关断器在紧急情况下可以快速关断光伏组件之间的连接，消除光伏发电系统中存在的直流高压，降低人员触电风险，提高安全性；在光伏发电信息监测方面，针对光伏发电厂对光伏板发电情况的监测与管理需求，含有智慧光伏PLC芯片的光伏板能够实时被监测和采集其工作状态，由此优化发电的效率、运维和管理。
4、 公司的研发投入情况如何？
答：公司作为芯片设计企业，持续研发和技术创新，高度重视芯片产品系列化、多元化发展。2025年公司研发投入达8,922.96万元，占营业收入的24.93%，该比例较上年同期增加8.71个百分点。公司保持高水平的研发投入，为公司在技术创新及产品开发方面提供强有力的保障。
5、 如果公司可转债达到强赎条件，是否会考虑进行强赎操作？
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